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Abstract (en)
The water-conducting component comprises a base body produced by casting, where the base body is made of alloys having tin (4.0-6.0 wt.%), zinc
(4.0-6.0 wt.%), lead (less than 0.1 wt.%), nickel (less than 0.1 wt.%), phosphorous (less than 0.04 wt.%), iron (less than 0.3 wt.%), sulfur (less than
0.04 wt.%), antimony (less than 0.1 wt.%) and copper as residue and unavoidable impurities (less than 0.02 wt.%).

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein wasserführendes Bauteil mit einem mittels Gießen hergestellten Grundkörper. Erfindungsgemäß hat der
Grundkörper folgende Zusammensetzung (in Gew.-%): 4,0 �¤ Sn �¤ 6,0 % 4,0 �¤ Zn �¤ 6,0 % Pb < 0,1 %, Ni < 0,1 %, P < 0,04 %, Fe < 0,3 %, S <
0,04 %, Sb < 0,1 % und als Rest Kupfer und unvermeidbare Verunreinigungen.
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